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电子电路元器件检测，gjb150.11盐雾试验

说起电子元器件大家应该都不会陌生，那电子元器件的可靠性呢？电子元器件的可靠性是

影响产品可靠性的一个重要因素。可靠性试验是为了确定已通过可靠性鉴定试验而转入批

量生产的产品在规定的条件下是否达到规定可靠性要求，验证产品的可靠性是否随批量生

产期间工艺，工装，工作流程，零部件质量等因素的变化而降低。只有经过这些，产品性

能才是可以信任的，产品的质量才是过硬的。 

电子产品可靠性试验目的通常有如下几方面：

1、在研制阶段用以暴露试制产品各方面的缺陷，评价产品可靠性达到预定指标的情况；

2、生产阶段为监控生产过程提供信息；

3、对定型产品进行可靠性鉴定或验收；

4、暴露和分析产品在不同环境和应力条件下的失效规律及有关的失效模式和失效机理；



5、为改进产品可靠性，制定和改进可靠性试验方案，为用户选用产品提供依据。

电子产品可靠性试验的方法及分类:

一、如以环境条件来划分，可分为包括各种应力条件下的模拟试验和现场试验；

二、以试验项目划分，可分为环境试验、寿命试验、加速试验和各种特殊试验；

三、若按试验目的来划分，则可分为筛选试验、鉴定试验和验收试验；

四、若按试验性质来划分，也可分为破坏性试验和非破坏性试验两大类。 

通常惯用的分类法，是把可靠性试验归纳为五大类:

A.环境试验B.寿命试验C.筛选试验D.现场使用试验E.鉴定试验

可靠性环境试验分类有哪些？

部分可靠性专著把样品置于自然或人工模拟的储存、运输和工作环境中的试验统称为环境

试验，是考核产品在各种环境(振动、冲击、离心、温度、热冲击、潮热、盐雾、低气压

等)条件下的适应能力，是评价产品可靠性的重要试验方法之一。

一般主要有以下几种：

1、稳定性烘培，即高温存储试验

试验目的：考核在不施加电应力的情况下，高温存储对产品的影响。有严重缺陷的产品处

于非平衡态，是一种不稳定态，由非平衡态向平衡态的过渡过程既是诱发有严重缺陷产品

失效的过程，也是促使产品从非稳定态向稳定态的过渡过程。 

2、温度循环试验



试验目的：考核产品承受一定温度变化速率的能力及对极端高温和极端低温环境的承受能

力.是针对产品热机械性能设置的。当构成产品各部件的材料热匹配较差，或部件内应力

较大时，温度循环试验可引发产品由机械结构缺陷劣化产生的失效。如漏气、内引线断裂

、芯片裂纹等。

3、热冲击试验

试验目的：考核产品承受温度剧烈变化，即承受大温度变化速率的能力。试验可引发产品

由机械结构缺陷劣化产生的失效.热冲击试验与温度循环试验的目的基本一致，但热冲击

试验的条件比温度循环试验要严酷得多的热容量都是保证试验条件的重要因素。

4、低气压试验

试验目的：考核产品对低气压工作环境(如高空工作环境)的适应能力。当气压减小时空气

或绝缘材料的绝缘强度会减弱;易产生电晕放电、介质损耗增加、电离;气压减小使散热条

件变差，会使元器件温度上升。这些因素都会使被试样品在低气压条件下丧失规定的功能

，有时会产生**性损伤。

5、耐湿试验

试验目的：以施加加速应力的方法评定微电路在潮湿和炎热条件下抗衰变的能力，是针对

典型的热带气候环境设计的。微电路在潮湿和炎热条件下衰变的主要机理是由化学过程产

生的腐蚀和由水汽的浸入、凝露、结冰引起微裂缝增大的物理过程。试验也考核在潮湿和

炎热条件下构成微电路材料发生或加剧电解的可能性，电解会使绝缘材料电阻宰发生变化

，使抗介质击穿的能力变弱。

6、盐雾试验

试验目的：以加速的方法评定元器件外露部分在盐雾、潮湿和炎热条件下抗腐蚀的能力，

是针对热带海边或海上气候环境设计的.表面结构状态差的元器件在盐雾、湘湿和炎热条

件下外露部分会产生腐蚀。
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